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. Die folgendeh Angaben .sind den vom Anmelder eihgerei>hteri Unte^^ 

Prufungsantrag gem. § 44 PatG.ist gestellt ' . \ 

@ Verkapseltes prganisch-elektrbnisches Bauteil, Verfahren zii seiner Hers^ellung :und seine Verweridung 
@ . Die Erfjnduhg betrifft ein# elektronrsche Schaltung (1), 
. umfassend eiektroriische Bauleile (3^ aiis insbesondere 

organtschem Material, wobei das/^ie Bauteile (3) zwi- 

scheh wenigstens zwei eine Barriere bildenderi Schichten 
..12, 2') angeordnet sind und von diesen gegen den Einfluss 

von Licht und/pder Luft und/oder Wasser geschiitzt sihd. 

Derah aufgebaute elektronische Schaltungen ermogli- 

chen die Erzeugung insbesondere von RFID Ident Tags als 

Massenartikel. 
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^ . sichtiicb ebenfalls nicht infrage, da die Metallschicht im 

fiescnreioung Substrat eine Ankoppdung der Spule an das Lesegerat ver- 

[0001] Die vorUegende Erfindung betrifft eine .geg^n hinder^ Es ^t^d,. ein Faradayscher Kafi^ 

St und/oder Luftlnd/oder Wasser hermetisch abgeckc^ . ^^^f L vorUegenden Erfindung ist es daher. 

tete elektronische Schaltung aus msbesondere otgan^bcm 5 [^LftSr eJ« ekktronische Schaltung aus insbeson- 

Material. einVerf^enz. iter He.teU^^ ^.^ olgS^cKaJerial anzugeben. bef welchem die 

wendung als Tag, Sensor de^glex^^ elektronische Schaltuhg gegea Ucht. Luft und Wasser her- 

[0002] Radio Frequenz Ident Tags (RHD) werden dei^u i abeeschirmt ist und somit die Altetungsprbblematik 

Lit metallischen Spulen und einem Sit«u^^'P^^|^- St autf SSzdS soli die eleloromsche Schaltung 

baut Sie werden beispielsweise ftr Logistakzwecke. Zu- ^Lr^d ' kostengtinsdg herstellbar sein, damit daraus 

gangskbntroUenoderahnhchesv«wenaei. hprpestellteTaes fiirMassenniarkteundalsEinwegprodukte 

fo003] Bek^t^teinednfache^V^^s^^^^^^ ^eTtz w«def k5^^^^ und insbesondere nut Spulen. 

'SS'm^^^^^^^^^^^^^^^ Anfennenko^^^^^^ 

L^tL f^^M^^enanwendm.gen. wieelek.^n^^^^^^^ SmX^nVS^ vorUegenden Erfindung ist eine 

des,furdenPlagiatschutzoderalsEmwegartikelmchtva^^ SrtoLiSKStong. umfassend elektronische Bauteile 

scbaftlich. RFID-Tags sollen moghchst P'^^- f j' ^^^bSLdt^oT&hem Material, wobei das/die Bau- 

Batterie. arbdten.SiebeziehenihreEnergieause,nerSpule^ ^e^Serw^gstens zwei eine Bairiere bildenden 

ausgelesen. t »c»«»rsn,nrl Tag wird wird dadurch erreicht, iass Materialien verwendet werden; 

[0005] IJieReichweitezwischenUsegeratundTagwird ° ^ ^^^3^ ge Barriere gegen Umwelteinfliisse 
durchdieLeistungderStrahlungd«Lesegeratesbes« 2S J*^^^J'°f^;^f ^ J^j*^, bildfn Auf einer solchen 

das sind bestinunte ^^^^^"'^^y^l'iZS^r TchicM wW die Schaltung in herkonMicher Weise. vor- 

125 fcHzoderl3.56MHz.sowiedMGro6eundderGuteder l^f^l^''^ Drucktechniken. angeordnet bzw. aufge- 

Spule bzw. Antenne des TV.gs. Be. P--- ^a^s '^^^^^^^^^ ^^ETe Sre ide:iusche oder wirlungsmaBig ShnUche 
- Reicbweite typischerweise kleuier als ^^ J^'"!^^ ^ g^hicht wird iiber der Schaltung durch Kleben oder Aufla- 

, derSpulehangtdabeistarkvond^ Wdpten^^^^^ ^'reLangeordnet. so dass diLrganische Schaltung ahn- ■ 

quenz ab, beispielswe,se wird bei «*«'«^ /"^"^J^° Uch aut verkapsell ist, wie oben fur die OLEDs beschrieben 

125 kHz eine gewickelte Spule nut .n der R«:g«l mf^ren f f |" J^JiS dakuf zu achten, dass von der Schaltung 

hundertW^dungenverw^^^^^ dek^-^omaktierungsstellen frei zu . 

von 13.56 MHz eine Flachspule von etwazennwinauDg DjeBarrierenschichtuinfasstvorzugsweise wenig- 

eingesetzt wird. ' , . . . • Cchicht aus KunststofEfolie, wie Polyethylen 

[Om Organische elektronische Scha^tUngen la.sen sich stens ^J^"^^^,^ (pg^, p^i^^j (pp „„d der- 

Lhrkostengunstig hersteUen. Sie sind daher geejgnet^zum. ^S^^ef S xStofifoUe kann entweder selbst als 

Aufbau von Tags, die daher ^^^^^"^^^^^^^^^^^ I^SrLcS dS eine entsprechende Dotierung oder 

Einwegprodukte "ngesetzt werden konpen^ Man denkt da «^ « dienen oder ist mit. einer eine Abschirmung bil- 

. bei auch an elektronische Tickets, Diebs«hUcbuu.^ie '^^^^^^^y^^^^^,^,y^^:jyi^,^esonA^Bsm.- 

Gepackkont^oUe oder beispielswe^e eletoronische Bn^ ^^^^3^1 kann etwa eine metalUsche Schicht sein, welche 

marken, elektronische Wasserzeichen und Vieles andere ^^"^jj^^^™ ^ aufgedampft oder auflaminiert ist Geeig- ' 

• i_ ^™ nptp Met alle sind hierfiir Aluminium, Kupfer oder Chrom. 

[0007] .HektronischeSchaltungen aus insbesondere^ ot S^ftstoie W^^^^ ubUcherweise eine Dicki zwi- 

UchemMaterialweisenjedochzwei wesenthcheNachte^^^ 45 D?ejuns»^^^^ vorzugsweise 30-60 pni, auf. Eine 

auf ,Zum ein.n sind die orgam^^^^^^^ ^bl.e S^^^^^^^ ift Oblicherweise zwischen 5 

Umwelteinfliissen, wie Licht. Luft und ^^^er senr enip- e . vorauesweise zwischen 5 und 50 pra dick, 

findlich und altern unter diesem Emfluss « a^^^ s<=hn^!l^ ""^..^9^ ZdlS kann die Barriere auch durch eine 

Zum anderen sind in Polymertechnik oder ^^^P^ ^ SSetiSrrchlht Lsgebildet sein. Dieses nicht-me- 
DnicktechnikhergesteUteAntennendeuthch s^kchter^^ ^tS^Sal ist so auszuwahlen. dass es Licht und/oder 

nietaUische.Antennen.Siebesi.zen e^nho^^^^ W^t^^r^UrSauerstoff auffangtbzw absorbiert. Geeig- 

schen Widersland und eine genngere Oute. Das tudrt aazu, n^^,,iHsche Beschichtungen zur Ausbildung einer 

dass solche auf organischen Materialien basierte elektrom- dahl bei- 

Derzeit wird bier Glas als Substrat benutzt und auch eine 

Glaspl^tte tiber die Bauteile geklebt. so dass ^nerechtgute [0014 ^^^^^^^P Ausgestaltung der vorliegenden 

hermetische Veikapselung gewahrleistet 1st. Glas ist jedoch 60 ^annm einer wrt« g ^ ^erschiedener 

fOrd^nimRahmendi^er^ndungang^^^^ JiLT:rLtfn Worln. die die 

duDgsbereich aus raechanischen und 1^°^«°8™°'^^" "'^^^ o^ui^hKen) kann/kdnnen beispielsweise eine metalli- 

moglich. Herkommliche. orgarnsche Subst^J «nd fu eine nicht-metallische.Bar- 

Ucht, Luft und Wasser durchlassig und damit ebentaus ^^„„i,„..i_hturia kombinieren. AUgeniein kann die die 

nicht geeignet. Met^llisierte Substrate, wie s^e b^spids- 65 -^J-J^^^^^^^^ 

weise im Lebensmittel-Verpackungsb^^^^^^ b«^der Ba^ Aufbau' besteht beispielsweise aus einer 

. r^X'^SSr^^^ PolyethyfenteWFoUe, die mi. ; Aluminium be- 
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. schichtet ist, wobei auf der Aluminiumbeschichtung noch- weise aus orgahischen Materialien, also leitenden, halblei- 
mals eine Polyethylenterephthalatfolie auflaminiert ist. tendeh odbr nichtleitenden polymeren KunststofFen aufge- 

[0015] Das .Foliensubstrat kann durchsichtig aber auch baut sein. Die elektronischen BauteUe 3 sind auf einer eine 
voUkoniinen undurchsichtig sein. Eine undurchsichtige Fo- Bairiere bildenden Schicht 2 angeordnet, dielsei der.gezeig- 
lie hat sogar den Vorteil, dass schadigende Einfliisse von 5 ten Ausfiihrungsfonn mehrschichtig ist. Die elektronischen 
Licht in der organischeri Hektronik in optimaler Weise un- Baiiteile 3 oder Chips konnen als solche auf die Schicht 2 
tferbunden werden; - aufgeklebt oder in sonstiger Weise darauf ortsfest gehalten • 

[0016] Die erfindungsgemaB ausgebildete elektronische sein. Sie konnen aber auch direkt darauf diirch geeignete 
Schaltung kann.somit alle fur eine Schaltung wesentlichen ' Druckverfahren ausgdbildet sein! 

Bauteile umfassen. Vorzugsweise werden aber hauptsach- 10 [0029] Die Schicht 2 selbst ist in der gezeigten Ausfiih- 
lich die aktiven Bauteile verkapselt Das sind vor allem die iimgsform aus drei Schichten 4, 5 urid 6 aufgebaut Die un- 
integrierte Schaltung, Transistoren, Dioden und insbeson- terstc Schicht 4 ist eine fiir die Anwendungszwecke geeig- 
dere Gleichiichterdioden Oder ahnlicheaktive Bauteile.' 'net6' KunststofBFolie, wie Polyethylen. Polyethylentereph- 

[0017] Auch diepassiven Bauteile wie AWderstande,Kon- . thalat, Polyimid Oder dergleichen flexible MateriaHen. Die 
densatoren, Spulen konpen "von der erfindungsgemaBen 15 z^i^eite Schicht 5 ist als die eigentlicheBairierenschichtaus- 
elektronischen Schaltung mnfasst sein. Ebenso gut konnen gebildet. D^ ist yorzugsw^ise eine metallische Schicht aus 
nur die empfindlichen Bauteile me die organische inte- Alunoinium, Kupfer oder Chrom, welche entweder als Folie 
grierte Schaltung selbst enthalten sein und andere Teile, wie aiif die Schicht 4 auflaminiert ist oder auf diese aufgedampft « 
zum Beispiel eine Gleichrichterdiode, die dann noch in der wvirde. Wie bereits erwahnt kann die Barrierenschicht auch 
herkommlichen Silicium-Technik hergestellt sein kann, . 2<). aUs eineni nichtmetalliscben Substrat bestehen. Uber die 
kann sich aufierhalb befindeh. Barrierenschicht 5 ist eine weitere Schicht 6 in Form einer * • 

[0018] Die erfindungsgemaJSe eleku-onische verkapselte Kunststofiffolie aufgeklebt oder laminiert. 
Schaltung ist nicht nur fur Tags einsetzbar sondem iiberall [0030] Auf dieser Schicht 2 sind neben den elektronischen 
dort, wo .ein inetallisiertes SubsU^t kein Hindemis fur den B^uteilen 3 elektrische Kontakte 8 ausgebildet bzw. ange- 
Einsatz ist, also zum Beispiel auch beiSensoren Oder sonsti- 25 ordnet. Sie dienen zum spateren Verbinden der elektroni- 
gen elektronischen Bauteilen. die mit organischer Elektro- schen Schaltung 1 mit beispielswdse einer Spule oder Aur 
nik realisiert werden k6nnen. teniae,, also zum Aufbau beispielsweise eines RFTD-Tags. : 

.[0019] Ein besonderer Vorteil ergibt sich fiir den Fall, dass ' iDie Kontakte 8 kSnnen aus organischen, leitfahigen Mate- 
fur die Foliensubstrate Schichtsysteme oder Foliensysteme rialien bestehen und beispielsweise im Druckverfahren auf 

■ mit Metallschichten verwendet werden. In diesem Fall kon- 30 das Foliensubstrat auf gebracht werden. Selbstverstandlich 
nen die Metallschichten auch in die entsprechende Schal- / konnen auch metallische Kontakte, beispielsweise aus Kup- 
tung integriert sein, beispielsweise durch eine geeignete fer, verwendet werden. Diese Kontakte 8 sind mit vorbe- 

. Strukturierung als elektrische Leiter oder auch als passive stimmten der elektronischen Bauteile 3 durch Leitungen 7 
Bauteile wie.Kondensatoren, Spulen, Widerstande ausgebil- . e 

• det sein. • . . [0031] Uber den elektronischen B.auteilen 3 und damit ■ 

; [0020] Gegenstand der . Erfindung ist demnach auch ein teilweise den Leitungen 7 ist eine weitere Barrierb 2', die , T 
Verfahren zur Herstellurig, einer elektronischen Schaltung, . 'den gleichen Aufbau wie die erste Schicht 2 aufweis.t, her- . ' 

! umfassend elektronische; Bauteile aus insbesondere organi- . m^tisch abdichtend angeordnet. Es handelt sich im gezeig- 
schem Material, mit foigenden Schritten: - . - ten. Ausfiihrungsbeispiel alsp .wieder um ein mehrschichti- ^ 

y^ufljauen einer eine Barriere bildenden Schicht, . 40 . ges >'ystem, bestehend aus zwei Schichten 4, 6 aus Kunst- . 

Anordnen elektronischer Bauteile zii einer elektronischen. . . stofffolic, zwischen welchen eine Barrierenschicht 5 ange- 
"Schaltung auf der Barrierenschicht, . • prdhetist. Die Materialien fiir diese Schichten konnen unter \ 

Anlegen von elektrischen Leiterbahheh zu elekrischeh ":• ;den glwchen ausgewa^^^^ 

Kontakten; verwendbar sind. Fiir den Herstellungsprozess ist es von 

Aiif^ringen wenigstens einer weiteren Barrierenschicht uber 45 Vorteil, diese zweite obere und abdeckende bzw. verkap- « 
wenigstens teilweise den .elektronischen Bauteilen zu deren selnde Barrierenschicht als solches entweder aufzukleben 
Abdichtung gegeniiber Licht und/oder Luft und/o.der Was- oder aufzulaminieren. Es ist ersichtlich, dass die einzelnen " 
ser. . ; ^ . . eleku-onischen Bauteile von den Schichten 2 und 2' vollstan- 

[00^1] Die elektronische Schaltung kaiin so in einfacher dig umschlossen und damit optimal gegen Umwelteinfliisse 
Weise als Tag oder auch Sensor ausgebildet werden und das 50 abges.chirmt sind. ' 
erfindungsgemaBe Verfahren kann dazu verwendet werden. [0032] Die Fig. 2 zeigt den Auflaau der elektronischen 
[0022] Im Folgendeh wird die Erfindung anhand der an- Schaltung 1 lediglich in einer Aufsicht, aus welcher insbe- , 
hangenden Zeichnungen naher erlautert, worin: . soiidere die elekuische Verbindung mit den auBerhalb der ' 

[0023] Fig. 1 eiiie erfiiidungsgemaBe verkapselte elektro- - Verkapselung liegenden Kontakten 8 gezeigt ist. 
nische Schaltung im Schnitt zeigt; 55 [0033] . Anh'and der folgenden Fig. 3 wird nun beschrie^ ■ 

[0024] Fig. 2 die in Fig. 1 dargestellte elektronische ben, wie es trotz moglicherweise metallisierter Verkapse- * 
Schaltung in einer schematischen Aufsicht zeigt; . lung der elektronischen Schaltung 1 moglich ist, eine gro- 

[0025] Fig. 3a) bis c) Korabinationen der erfindungsge- Bere Reich\yeile einer Antenne, di^ fur den Aufbau bei- 
mafien elektronischen Schaltung mit einer Spule oder einer spielsweise eines RFID-Tags eiforderlich ist, zu erreichen, ' 
Stabantenne zeigt; 60 als mit einer vollstandigen Integration der organischen Elek- 

[0026] Fig. 4 ein beyorzugies Ausfuhrungsbeispiel der troiiik mit der Spule. 

Koinbinatioh einer erfindungsgemaBen elektronischen [0034]. Die erfindungsgemaB aufgebaute Elektronik ist 
Schaltung hiit einer Spule ist; und * nanilich derarl, dass sie als eine Art Aufkleber mit den frei 

[0027] Fig. .5 ein weiteres bevorzugles Ausftihrungsbei- liegenden elektrischen Kontakten auf einer entsprechenden 
spiel einer solchen Kombinalion ist. 65 Spule bzW. Antenne 9, 10 befestigt werden kann. Die jewei- 

[0028]- In Fig. 1 ist eine erfindungsgemaBe elektronische ligen Enden der Spule (Fig. 3a) und 3b)) oder auch einer 
Schaliupg 1 gezeigt. welche elektronische Bauteile 3 um- stabformigen Antenne (Fig. 3c)) konnen mit der verkapsel- . 
fassi. Diese elektronischen Bauteile 3 konnen ganz oder teil- ten Elektronik durch einfaches Aufkleten verbunden wer- 
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den. Der ganze Aufbau ergibt so einen funktionierenden 

[0035] Bei diesem Aufbau ist die Elefctronik von der 
Spule getrennt. Man kann deshalb als Spule eine herkomm- 
Uche MetaUantenne verwenden, welche eine entsprechend 5 
hohe Giite fUr eine mogUchst hohe Reichweite aufweist. 
Auch konnen sehr groBe Antennen angebunden werden, 
ohne den wirtschaftUchen Nachteil, dass die aufwandigere 
Technik fiir die HersteUung der organischen Schaltung nur 
fiir einen kieinen Teil der Hache benotigt wird. 
f0036] Auch wird einweitererSchritt bei der HersteUung 
eingespart. der aUgemein bei Rachspulen notig ist nandich 
die Veibindung der entsprechenden Spulenenden 14, 15 in 
einer weiteren Ebene. Hier besteht die Anwendungsmog- 
Uchkeit dass beispiekweise in der Verpackungsmittehndu- 15 
strie durch preiswerte Druckverfahren Antennen nut auf die 
Verpackungen aufgediuckt werden konnen und in einem 
letzten §chritt die der oben beschriebenen Hektromk' ent- 
sprechenden Aufkleber aufgeklebt werden. 
[0037] Vorteilhaft ist hier, dass die entsprechenden elefctn- 20 
schen Anschlussflachen recht grofi sind, lim eine einfache 
Justierung zu erlauben. Wenn die Anschlusse genonnt sind, 
kann das Aufbringen auch erst in einem spateren Stadium 
eeschehen. Im Hnzelhandel konnte so jede Fuma ihre eige- * 
nen Tags aufkleben. Bei diesem Aufbau ist selbst erne me- 25 
tallisierte Rache der Gesamtelektronik fur die RF^bin- 
dung der Antenne nicht storend, da diese iiber den Spu^en- 
windungen liegt und nicht in der von der Spule eingeschlos- 

senenFlache. tt"^ a..^a ^ 

[0038] BeidenAusfuhrungsformengema6denFjg.4unci m) 

5 wird die erfindungsgemafie elektronische Schaltung 1 m . 
einer besonders effizienten und kostensparenden Weise mit 
einer Antenne 9, 10 kombiniert: Wesentlicher Aspekt 1st 
hier dass die "Transponderschaltung" direkt auf dem Sub- 

^ strat der Antenne 9, la aufgebracht wird. Als Barneren- 35 
schicht 2 wird dann eine homogen metalUsierte Kunststott- . 
foUe4 5, beispielsweise wiederausPolyethylen,Polyethy- • 
lenterephthalat Oder Polyimid mit aufgedampflcm Alumi- 
nium verwendet. Durch ein Stnikturierungsverfahren wird 
auf der MetaUschicht 5 eine Spule erzeugt. An Stellen, wo 40 
die eigenUiche Schaltung 3 angeordnet wird, belasst man . 
eine MetaUschicht, die dann als Barriere bzw. Verkapselung 
dient Bs ist natiirlich auch denkbar, diese MetaUschicht 

■ durch entsprechende Strukturierung direkt in die Schaltung 
mit einzubringen, beispielsweise als Leiterbahnen oder als 45 
passive Bauteile. Hierbei ware dann em mehrschichtiges 

' System voji Vorteil, bei dem eine Schicht zur Verkapselung 
und eine fur die Ahwendung in der Schaltung venvendet 

werden kann. . • j j cn 

[0039] Der Vorteil dieses Aufbaus besteht dann, dass das 50 
ganze Ident Tag als integriertes System hergesteUt werden 
kann, was insbesbndere die Kosten reduziert. 
[0040] In der Fig. 4 ist auf einer Barrierenschicht 2, die 
wie oben beschrieben ausgebildet sein kann, eine Antenne 

9 10 ausgebildet, welche beispielsweise aus emem MetaU 55, 
Oder einem leitenden Polymer besteht. Im Inneren der An- 
tennenfuhrung befindet sich eine eleku-onische SghaUung 1, 
beispielsweise ein Sihciumchip oder ein Polymerchip, wel- 
cher an beiden Eriden 14, 15 der Antenne ?, 10 elektrbnisch 
■angeschlossen werden soU. Dazu wird die durch erne punk- 60 
tierte linie dargestellte Ecke 13 der Schicht 2 derart umge- 
faltet, dass das Ende 14 der Antenne auf der Kontaktflache 

12 zum Liegen kommt. Nach dem Umfalten ist die elektri- 
sche Schaltung 3 iiber die Leilerbahnen 7 mit der Antenne 9, 

10 verbunden. Urn einen Kurzsdhluss der umgeklappten 65 
Leiierbahn 7 mit der Antenne 9, 10 zu verhindem muss vor 
dem Umfalten eine Isolaiionsschicht auf die Wicklungen der 
Antenne 9, 10 aufgebrachi werden. Diese Isolahonsschicht 



kann gleichzeitig als Klebet dienen, urn die umgefaltete 
Ecke 13 dauerhaft zU fixieren. Durch diese Art der Verbin- 
dung kann der bisher ubliche Verfahrensschritt, namlich das 
zusatzUche Aufbringen einer strukturierten Leiterbahn, ein- 
gespart werden. 

[0041] Gemafi Fig. 5 befindet sich auf dtx Schicht 2 erne 
Antenne 9, 10, wie in Fig. 4. Eine elektronische Schaltung 3 
ist auBerhalb'der Antenne 9. 10 in einer Ecke 13 der Schicht 
2 ahgeordnet. Diese Ecke 13 wird nun so umgefaltet, dass 
die Kontaktflache 8 auf der Kontaktierungsflache 12 der An- 
tenne 9 10 zum Liegen kommt. Um einen Kurzschluss der 
umgeklappt^" Leiterbahn 7- mit der Antenne 9, 10 zu verhin- 
dem muss vor dem Umfalten eine Isolationsschicht auf die 
Wicklungen der Antenne 9, 10 aufgebracht werden. Diese 
Isolationsschicht kann gleichzeitig als Kleber dienen, um 
die umgefaltete Ecke 13 dauerhaft zu fixieren. 
- [0042] Das Besondere an dieser Ausfuhrungsform 1st, 
dass durch den Umklappvorgang zum einen die elektroni- 
sche Schaltung 3 an die Antenne 9, 10 angeschlossen wurd 
und zum anderen die elektronische Schaltung 3 verkapselt 
wird, und zwar durch das Substratmaterial, das dafur geeig- 
net ausgiswahlt werdeamuss. ^ 



Patentanspriiche ^ 

1. Elektronische Schaltung (1), umfassend elektroni- 
sche Bauteile (3) aus insbesofadere organischem Mate- 
rial, wobei das/die Bauteile (3) zwischen wenigstens. 
zwei eine Barriere bildenden Schichten (2, 2*) angeord; 
net ist/sind und von diesen gegen den Hnfluss von . 
Licht und/oder Luft und/oder einer Riissigkeit wie 
Wasser geschiitzt sind. , , , . u 

2 Elektronische Schaltung nach Anspruch 1, dadurch 
gekennzeichnet, dass die Ban-ierenschicht (2) wemg- 
stens eine Schicht aus Kunststofffolie umf asst. 

3. Elektronische Schaltung nach Anspruch 1 oder .2, 
dadurch gekennzeichnet, dass .die Barrierenschicht (2) 
eine metaUische und/oder nicht-metaUische Schicht 1st. 

4. Bektronische Schaltung- nach einem der Ansprtiche^ 
1 bis 3, dadurch gekennzeichnet, dass die metalUsche 
Schicht aus Aluiniriium, Kupfer oder Chrom ausge- 
wahltist . 

5 Elektronische Schaltung nach einem der Anspruche 
1 bis 4, dadurch gekennzeichnet, dass die Bauteile (3) 
aus aktiven B auteilen ausgewShlt sind. 

6 Hektronisclie Schaltung nach Anspruch 5, dadurch 
gekennzeichnet, dass die aktiven Bauteile insbesondere 
eine integrierte Schaltung und/oder eine Gleichnchter- 

diodesind. ^ \ ■- u 

7. Elektronische Schaltung nach einem der Anspruche 
1 bis 6, dadurch gekennzeichnet, dass die Bauteile (3) 
aus passiven B auteilen ausgewahlt sind. 
8 ElekUronische Schaltung nach einem der Anspruche 
1 bis 7 dadurch* gekennzeichnet, dass die passiven 
Bauteile insbesondere Widerstande, Kondensatoren 
oder Spulen sind.* 

9: Hefclronische Schaltung nach einem der Anspruche 
1 bis 8, dadurch gekennzeichnet, dass sie eine Spulen- 
anprdnung (9, 10) oder dergleichen umfasst bzw. mit 
einer solchen kombiniert ist. 

10 .Elektronische Schaltung nach einem der vorherge- 
henden Anspruphe, dadurch gekennzeichnet, dass sie 
mit auBeren Kontakten (8) leitend verbunden 1st. 

11 Verfahren zur HersteUung einer elektronischen 
Schaltung, umfassend elektronische Bauteile (3) aus 
insbesondere organischem Material, insbesondere nach 
einem der Anspruche 1 bis 10. mit folgenden Schriiten: ' 
Aufbauen einer eine Barriere bildenden Schichi (2), 
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Anprdnen. elektronischer Bauteile (3) zu einer elektro- 
oischen SchaltuDg (1) auf der Barrierenschicht (2), 
Anlegen von elektriscben Leiterbahnen (7) zu elektri- 
scben Kontakten (8), 

Aufbiingen einer wenigstiens eine:Bamerenschicht (2) 5 
tunfasseaden weiteren Schicht (2*) iiber den elektroni- 
schen Bauteilen (3) zu deren Schutz gegeniiber licht . 
und/pder Luft und/oder Wasser. 

12. Verfahren nach Anspruch 11, dadurch gekenn- 
zeichnet, dass die elektronische Schaltung (1) als ein 10 
Tag ausgebildet ist, 

13. Verfahren nach Anspruch 11, dadurch gekenn- 
zeichbet, dass die elektronische Schaltung (1) als Sen-' 
sor ausgebildet ist 

14. . Verwendung einer elektroniscben Schaltung (1); 15 . 
nach einem der Anspriiche 1 bis 10 zur Her stellung ei- 
nesTags. ' 

15. Verwendung einer elektroniscben Schaltung (1) ^ 
nach einem der Anspriiche 1 bis 10 zur HersteUung ei- 

nes Sensors. 20 
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